
回收联发科芯片收购手机WIFI模块

产品名称 回收联发科芯片收购手机WIFI模块

公司名称 深圳市远华信达科技有限公司

价格 212.00/个

规格参数

公司地址 深圳市福田区华强北街道华强北路赛格科技工业
园

联系电话 18124701558 18124701558

产品详情

回收联发科芯片 收购手机WIFI模块 B450M MORTAR MAX主板为AMD平台，AM4接口，M-ATX版型，7
相供电，4个DDR4内存插槽，高支持64GB扩展，2个M.2插槽，2个显卡插槽，4个SATA3.0插槽，带扩展
散热片，声卡使用Realtek ALC892，网卡为瑞昱8111H，主板尺寸为24.3cm*24.3cm。新一代AMD Ryzen系
列CPU采用7nm工艺打造，Zen2核心架构，此款为型号3700X，采用八核十六线程设计，处理器CPU主频
为3.6Ghz，Boost 频率4.4GHz，性能表现强劲，36MB总缓存（L2/L3缓存分别为4MB/32MB），AM4接口
。得益于秀的制程工艺与核心架构方案，功耗仅65W，高支持内存双通道DDR4-3200MHz，19年AMD处
理器旗舰之选。
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